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Abstract

Data Center Interconnect mit Layer 2 — eine kritische Bewertung

Neue Technologien halten Einzug in das Data Center von heute.
Dabei bilden VMware mit Vmotion, Data Center-Konsolidierungen
und Cluster-Lésungen die Treiber fir die Nutzung von Layer 2 und
Spanning-Tree im Data Center. Doch wegen ihrer Nachteile
wurden mehrere alternative Design-Methoden flr das Data Center
Interconnect (DCI) entwickelt.

Das besondere Augenmerk richten wir dabei auf zwei neue DCI-
Techniken: CEE/TRILL (Covergenced Enhanced
Ethernet/Transparent Interconnection of Lots of Links) und OTV
(Overlay Transport Virtualization). Welche der Design-Methoden
Ist die beste fur Data Center Interconnect (DCI)? Und welche Vor-
und Nachteile haben diese Losungsansatze der modernen Data
Center-Architektur? Diskutieren Sie mit uns die richtige Architektur
bd?nrg:setallem entscheidet tber den Erfolg oder Misserfolg im
ata Center.
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